
説明

この ダイヤモンド超薄型焼結切削のこぎり D150 * 1.1 * 10 * 25ミリメートル ガラス、ヒスイ、貴重な石を切断するため、 

瑪瑙及び他の非金属材料、低損失材料、切断面が滑らかで、鋸刃が好ましいです 

貴重な材料を加工します。

特徴：

1.Super薄い宝石または他の材料の無駄を削減します。

2.高効率は、宝石の破損を避けます。

3.良い性能と長寿命。

仕様：
通常の仕様  ダイヤモンド超薄型焼結切削のこぎり ヒスイのためのD150 * 1.1 * 10 * 25ミリメートル 我々は、供給します：
 直径  100〜500ミリメートル
 幅  5〜10ミリメートル
 厚さ  0.7〜1.4ミリメートル
 プロセス  ダイヤモンドと金属
 Applicate  翡翠宝石ジュエリーエメラルドガラスクリスタル

ちょうどreference.Other仕様上記の仕様は、顧客から注文することができます。

画像：
 ダイヤモンド超薄型焼結切削のこぎり D150 * 1.1 * 10 * 25ミリメートル



関連製品：
サプライ超薄型電動ダイヤモンド切削は* 0.6 * 25.4ミリメートル宝石D150についてBaldeを見ました



https://www.diamondtools.top/jp/products/Supply-Super-Thin-Electric-Diamond-Cutting-Saw-Balde-For-Gem-D150-0.6-25.4mm111.html#.WCQ0UFSEClc

